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Tack Flux No-Clean (6lommentes alkalmazasokhoz) 5 cm-es fecskendében

A termék kiemelése

Idealis minden utdmunkalashoz, forrasztashoz, forrasztashoz és ujraforralashoz
Nem korroziv, nem vezetd, nem tiszta

A ragasztéaram alkalmazasanak teljes id6tartama alatt a PCB nem fog futni
Kellemes illata van

Kivalé nedvesités

Kdnnyen tisztithato izopropil-alkohollal (IPA)

BGA gémbok régzitése

Forraszthato flip chip alkatrészek

Hosszu sablon élettartam

Széles folyamat ablak

Tiszta maradék

Olommentes alkalmazasokhoz

Az RoHS Il és a REACH el6irasoknak megfeleld

Miszaki adatok

Fluxum tipus: Szintetikus tiszta (6lommentes alkalmazasokhoz)
Flux osztalyozas: RELO

Csomagolas: 5 cc /5 g fecskendd

Felhasznalhatésagi id6: Hitve> 24 hénap, nem h(itétt> 24 hénap

Stencil Life
> 8 6ra @ 20-50% RH 22-28 ° C (72-82 ° F)
> 4 6ra 50-70% RH 22-28 ° C (72-82 ° F)

Stencil tisztitas
Automata sablontisztité rendszerek sablonokhoz és tévesen nyomtatott tablakhoz. Kézi tisztitas izopropil-alkohollal (IPA).

Tarolas és kezelés

Hitve vagy szobahémérsékleten, 3-25 ° C (37-77 ° F) hémérsékleten tarolandd. Nem fagyaszthat6. Hasznalat el6tt hagyja 4
orat, hogy a fluxus 20-25 ° C (68-77 ° F) hBmérsékleti h6mérsékletet érjen el.

Szallitas
Ennek a terméknek nincs szallitasi korlatozasa. A szarazfoldon vagy levegén térténd athaladas 0 ° C (32 ° F) vagy 25 ° C (77
° F) alatti szallitasa nem befolyasolja a termék megjelolt eltarthatésagi idejét.

Megfelel a kévetkezo ipari szabvanyoknak:
J-STD-004B, 1. médositas (Forrasztéaramok): Igen
RoHS 2 2011/65 / EU iranyelv: Igen
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